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Ⅰ
[bookmark: _Toc7153][bookmark: _Toc7992][bookmark: _Toc15661][bookmark: _Toc1183][bookmark: _Toc20964]一、政策依据
1.《深圳市市级财政专项资金管理办法》（深府〔2018〕12号）
2.《深圳市战略性新兴产业发展专项资金扶持政策》（深府规〔2018〕22号）
3.《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》（深府〔2022〕1号）
4.《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》（深发改规〔2019〕2号）
5.《深圳市发展和改革委员会专项资金战略性新兴产业发展扶持计划操作规程》（深发改规〔2020〕2号）
6.《深圳市发展和改革委员会战略性新兴产业发展与重大科研平台自主攻关扶持计划项目验收实施细则》（深发改规〔2023〕1号）
[bookmark: _Toc26620][bookmark: _Toc18600][bookmark: _Toc12292][bookmark: _Toc23006][bookmark: _Toc31397][bookmark: _Toc27514][bookmark: _Toc3717][bookmark: _Toc29655][bookmark: _Toc8059][bookmark: _Toc1456218508][bookmark: _Toc15334][bookmark: _Toc9210][bookmark: _Toc7834][bookmark: _Toc27927][bookmark: _Toc13004][bookmark: _Toc18942][bookmark: _Toc12366][bookmark: _Toc23109][bookmark: _Toc20519][bookmark: _Toc29268]二、基本条件
项目申报单位须是在深圳市（含深汕特别合作区）注册、具备独立法人资格的从事半导体与集成电路领域相关产业研发生产及服务的企业、事业单位、社会团体或民办非企业等机构。申报单位未违反国家、省、市联合惩戒政策和制度规定，未被列为失信联合惩戒对象。
[bookmark: _Toc1467]三、扶持计划
[bookmark: _Toc7791][bookmark: _Toc19952][bookmark: _Toc18601][bookmark: _Toc9281][bookmark: _Toc28965]（一）工程研究中心扶持计划
[bookmark: _Toc17267][bookmark: _Toc31411][bookmark: _Toc6734][bookmark: _Toc17423][bookmark: _Toc29322][bookmark: _Toc23456]1.支持领域
（1）EDA工具软件工程研究中心
聚焦模拟、数字、射频集成电路等EDA工具软件，围绕先进工艺制程、新一代智能、超低功耗等方向，重点开展包括不限于计算光刻技术、成品率和缺陷分析技术、硅片数据计量和处理技术、工艺过程自动控制技术、人工智能技术、云化/并行计算技术、异构计算技术等关键技术研究。
（2）高性能计算芯片工程研究中心
聚焦人工智能、边缘计算等领域，重点开展包括不限于先进算法，新型处理器与系统架构，感存算一体化技术，类脑仿生芯片等前沿技术研究。
（3）晶圆制造工程研究中心
聚焦先进制程，重点开展包括不限于光刻、移相掩膜、离子注入、掺杂、物理气相沉积、化学气相沉积、原子层沉积、外延等关键技术研究。
（4）先进封测工程研究中心
聚焦先进电子封装与集成的研究与开发，重点开展包括不限于芯粒、晶圆级封装技术、三维封装技术、先进封装基板技术、可靠性与失效分析技术、柔性封装技术以及脉冲序列测试、IC集成探针卡等关键技术研究。
（5）化合物半导体工程研究中心
聚焦碳化硅（SiC）、砷化镓（GaAs）等化合物半导体研究与开发，面向轨道交通、智能电网、高端激光器等应用，重点开展包括不限于3.3千伏和6.5千伏SiC基功率电子器件，高耐压、高可靠、低导通电阻SiC基MOSFET器件、硅基砷化镓光电子器件设计和制备等关键技术研究。
（6）半导体专用设备工程研究中心
聚焦先进制程，重点开展包括不限于掩膜制造、光刻、离子注入、薄膜生长、刻蚀、量测等领域半导体专用设备的关键技术研究。
[bookmark: _Toc32149]2.扶持方式及资助标准
通过专家评审、现场核查的项目，市发展改革部门择优予以批复立项后，按项目总投资的40%给予最高不超过500万元资助。资助金额分阶段拨付，在项目扶持计划通知下达、项目完成40%的总投资额、项目通过验收三个阶段，分别按资助金额的40%、30%、30%分阶段予以拨付。组建和提升项目具体标准如下：
（1）工程研究中心组建项目：综合评审得分60分以上（含60分）的，择优按经评审核定的项目总投资的40%给予资助，最终资助金额以实际完成投资额和资助比例确定，最高不超过500万元。资助资金须全部用于项目建设投资。
（2）工程研究中心提升项目：综合评审得分80分以上（含80分）的，择优按经评审核定的项目总投资的40%给予资助，最终资助金额以实际完成投资额和资助比例确定，最高不超过500万元。资助资金须全部用于项目建设投资和研发费用，其中用于建设投资的比例不低于资助金额的50%，研发费用只能用于科研材料及事务费支出。
[bookmark: _Toc13718][bookmark: _Toc29958][bookmark: _Toc12282][bookmark: _Toc15837][bookmark: _Toc10516][bookmark: _Toc12234]3.申报条件
（1）项目扶持分为组建和提升两个阶段，申报提升项目的，其组建市级工程研究中心（工程实验室）项目须已于本申报指南发布前获得通过验收的正式通知。应在资金申请报告附件中增加其组建项目的批复和验收文件。
（2）项目单位应拥有较强的技术开发和项目实施能力，经营管理状况良好。事业单位、社会团体和民办非企业应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，具备良好的产学研合作基础，须提供相关领域的产学研合作或科技成果转化典型案例不少于5个（附相关合同或协议）。
（3）项目单位上年度相关领域专项研发经费不低于1000万元或相关领域专项研发经费占销售收入比例不低于5%。
组建项目建设投资不低于总投资的40％、研发费用不超过项目总投资50%、铺底流动资金不超过项目总投资10%；提升项目建设投资不低于总投资的20％、研发费用不超过项目总投资70%、铺底流动资金不超过项目总投资10%，具体以项目实际完成情况为准。
（4）项目采用的自主技术成果（包括自主知识产权、消化吸收创新、国内外联合开发的技术等）具有先进性和良好的推广应用价值，拥有相关成果鉴定或权威机构出具的认证、技术检测报告等证明材料。
（5）项目单位须具有相应的基础条件，总人数不少于20人，其中专职研发人数不少于15人，相关研发设备原值不少于500万元，相关研发场地面积不少于500平方米，能为产业关键技术和设备的研究、开发、成果转化等提供支撑和保障。
[bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc13775][bookmark: _Toc13668][bookmark: _Toc13841][bookmark: _Toc23195]（二）公共服务平台扶持计划
[bookmark: _Toc10431][bookmark: _Toc25286][bookmark: _Toc1095][bookmark: _Toc2781][bookmark: _Toc25696][bookmark: _Toc11608]1.支持领域
（1）IP资源池关键共性技术工程化平台
建立集成电路IP开发、交易、共享、应用的服务体系，开拓广泛的国内国际合作资源，为本地区的集成电路设计企业提供全方位的IP服务，帮助设计企业提高设计效率、提升设计产品档次、降低产品开发风险。
（2）芯片设计和创新服务平台
建设完善的数字、模拟、数模混合和射频集成电路等多种集成电路设计与验证环境，提供EDA工具服务、MPW（多项目晶圆加工）服务、设计外包服务、人才培训服务等，实现技术服务本地化。
（3）晶圆流片公共服务平台
建立覆盖主流工艺线的渠道平台，为芯片企业提供“一站式流片渠道服务”，涵盖逻辑运算(Logic)、模拟信号（Analog）、混合信号（Mixed-Signal）、射频电路（RF）、高压工艺（HV/BCD/IGBT）等应用领域。
（4）集成电路可靠性测试分析平台
建立集成电路产业可靠性分析与工艺验证能力，提供高端集成电路破坏性物理分析、失效分析、可靠性分析、板级可靠性评价与验证等技术服务，实现面向消费电子、汽车电子、工业机器等新兴产业对集成电路可靠性评价的要求。
[bookmark: _Toc23025]2.扶持方式及资助标准
通过专家评审、现场核查的项目，市发展改革部门择优予以批复立项后，按项目总投资的40%给予最高不超过500万元资助。资助金额分阶段拨付，在项目扶持计划通知下达、项目完成40%的总投资额、项目通过验收三个阶段，分别按资助金额的40%、30%、30%分阶段予以拨付。组建和提升项目具体标准如下：
（1）公共服务平台组建项目：综合评审得分60分以上（含60分）的，择优按经评审核定的项目总投资的40%给予资助，最终资助金额以实际完成投资额和资助比例确定，最高不超过500万元。资助资金须全部用于项目建设投资。
（2）公共服务平台提升项目：综合评审得分80分以上（含80分）的，择优按经评审核定的项目总投资的40%给予资助，最终资助金额以实际完成投资额和资助比例确定，最高不超过500万元。资助资金须全部用于项目建设投资和研发费用，其中用于建设投资的比例不低于资助金额的50%，研发费用只能用于科研材料及事务费支出。
[bookmark: _Toc4468][bookmark: _Toc8812][bookmark: _Toc1693][bookmark: _Toc5653][bookmark: _Toc181][bookmark: _Toc11762]3.申报条件
（1）项目扶持分为组建和提升两个阶段，申报提升项目的，其组建市级公共服务平台项目须已于本申报指南发布前获得通过验收的正式通知。应在资金申请报告附件中增加其组建项目的批复和验收文件。
（2）项目单位应拥有较强的技术开发和项目实施能力，经营管理状况良好。事业单位、社会团体和民办非企业应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，具备良好的产学研合作基础。
（3）项目总投资不低于500万元，项目单位上年度相关领域研发经费不低于500万元或相关领域研发经费占销售收入比例不低于5%。
组建项目建设投资不低于总投资的40％、研发费用不超过项目总投资50%、铺底流动资金不超过项目总投资10%；提升项目建设投资不低于总投资的20％、研发费用不超过项目总投资70%、铺底流动资金不超过项目总投资10%，具体以项目实际完成情况为准。
（4）项目单位发展思路清晰，任务、目标合理，具有开展基础性、准公益性、开放性和专业性服务的管理机制，专业方向和服务定位明确，服务内容对产业技术创新和模式创新具有促进作用，并把以下内容作为其主要任务：
①对外提供技术验证、质量检测、安全评估等开放性技术与信息支持服务，实现信息、数据、仪器设备等创新资源共享。
②建立、完善社会公共资源共享开放机制。
③平台建成运行后，可以通过开放性服务收入维持日常运行。
（5）项目单位须具有相应的基础条件，已有技术服务团队总人数不少于15人，其中专职研发或技术服务人员不少于10人，相关研发、检测及技术服务设备原值不少于300万元，相关技术服务场地面积不少于300平方米，能为产业关键技术和设备的研究、开发、成果转化等提供支撑和保障。
[bookmark: _Toc1363][bookmark: _Toc21947][bookmark: _Toc26612][bookmark: _Toc5580][bookmark: _Toc30488]（三）产业化事后补助扶持计划
[bookmark: _Toc24807][bookmark: _Toc31206][bookmark: _Toc15384][bookmark: _Toc13041][bookmark: _Toc21251][bookmark: _Toc14435]1.支持领域
支持国产EDA工具软件，CPU、GPU、FPGA等高端通用芯片，人工智能芯片、射频前端芯片、光电子芯片等专用芯片，碳化硅、氮化镓、砷化镓等化合物半导体器件，适用于先进制程的薄膜生长、刻蚀、离子注入、量测等设备以及光掩模、光刻胶、抛光液、抛光垫的研发和产业化。
[bookmark: _Toc26140][bookmark: _Toc26488][bookmark: _Toc16093][bookmark: _Toc26114][bookmark: _Toc20770][bookmark: _Toc31074]2.扶持方式及资助标准
通过专家评审、现场核查的项目，市发展改革部门择优予以批复立项，项目单位须先自行投入资金组织实施项目，待项目通过验收后，按经专项审计核定项目总投资的20%给予事后资助，最终资助金额以实际完成投资额和资助比例确定，最高不超过1500万元。资助资金须全部用于项目建设投资。
[bookmark: _Toc13950][bookmark: _Toc112][bookmark: _Toc19037][bookmark: _Toc13188][bookmark: _Toc24643][bookmark: _Toc3021]3.申报条件
（1）项目采用的自主技术成果(包括自主知识产权、消化吸收创新、国内外联合开发的技术等)应具有先进性和良好的推广应用价值，拥有有关成果鉴定、权威机构出具的认证、技术检测报告等证明材料或相关认证和生产许可，知识产权归属明晰。
（2）项目单位有较强的技术开发、资金筹措、项目实施能力，以及较好的资信等级，资产负债率在合理范围内，经营管理状况良好，具有开展相关项目产业化的生产、经营资格和实施条件。
（3）项目总投资不低于1500万元，应有新增固定资产投资（土建工程、新购置设备等）。
建设投资不低于总投资的40％、研发费用不超过项目总投资50%、铺底流动资金不超过项目总投资10%，具体以项目实际完成情况为准。
[bookmark: _Toc1706][bookmark: _Toc398][bookmark: _Toc1020][bookmark: _Toc12150][bookmark: _Toc2987]（四）国家项目配套扶持计划
[bookmark: _Toc32338][bookmark: _Toc11250][bookmark: _Toc334][bookmark: _Toc5286][bookmark: _Toc32761][bookmark: _Toc2155]1.支持领域
支持新能源汽车、移动通信、光电子、智能电网等领域芯片设计，硅基集成电路制造，化合物半导体制造，高端电子元器件制造，晶圆级封装、三维封装、芯粒等先进封装测试领域，以及适用于先进制程的薄膜生长、刻蚀、离子注入、量测等设备。
[bookmark: _Toc6769]2.扶持方式及资助标准
通过专家评审、现场核查的项目，市发展改革部门择优予以批复立项后，按项目总投资的一定比例予以资助。资助金额分阶段拨付，在项目扶持计划通知下达、项目完成40%的总投资额、项目通过验收三个阶段，分别按资助金额的40%、30%、30%分阶段予以拨付。国家工程研究中心项目配套和国家产业发展项目配套具体标准如下：
（1）国家工程研究中心配套项目：支持国家工程研究中心建设，按照国家发展改革部门批复或经评审核定的项目总投资的40%予以最高不超过3000万元资助，最终资助金额以实际完成投资额和资助比例确定。资助资金须全部用于项目建设投资和研发费用，其中用于建设投资的比例不低于资助金额的50%，研发费用只能用于科研材料及事务费支出。
（2）国家产业发展配套项目：支持承担国家产业发展计划（专项）等项目，予以最高1:1配套支持，最高不超过1500万元，且市级与国家资助资金总和不超过项目总投资的40%，最终资助金额以实际完成投资额和资助比例确定。资助资金须全部用于项目建设投资。
[bookmark: _Toc2716][bookmark: _Toc15898][bookmark: _Toc12731][bookmark: _Toc26106][bookmark: _Toc7580][bookmark: _Toc3550]3.申报条件
申报项目已获得国家发展改革部门批复同意立项，且申报时处于在建状态。
[bookmark: _Toc22493][bookmark: _Toc2585][bookmark: _Toc7424][bookmark: _Toc16825][bookmark: _Toc4456]四、申报材料
（一）国家项目配套扶持计划仅需提供国家工程研究中心、国家产业发展项目申报材料以及国家发展改革部门批复同意的立项文件（涉密项目书面报送）。
（二）其他类扶持计划项目申报单位需按照附件1《资金申请报告编制大纲》要求编制项目资金申请报告，并按照附件2《资金申请报告附件清单》要求提交相关材料。
[bookmark: _Toc17083][bookmark: _Toc29219][bookmark: _Toc17311][bookmark: _Toc2134][bookmark: _Toc1756]五、申报时间
申报时间为：2023年5月8日9:00至2023年6月8日18:00。
[bookmark: _Toc15955]六、申报路径
[bookmark: _Toc5589][bookmark: _Toc13094][bookmark: _Toc17260][bookmark: _Toc8952][bookmark: _Toc13101][bookmark: _Toc23294]项目申报单位应登录广东政务服务网在线申报，申报网址为http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/11440300693966093K3442001031000，无需提交纸质版申报材料（涉密项目书面报送）。
[bookmark: _Toc5846]七、办理流程
项目申报—项目初审—第三方评审机构评审—现场核查—征求各部门意见—公示—下达扶持计划—下达项目批复或签订项目合同。
[bookmark: _Toc1406][bookmark: _Toc29127][bookmark: _Toc19104][bookmark: _Toc25038][bookmark: _Toc11571]八、注意事项
（一）我委从未委托任何单位或个人为项目建设单位代理产业专项资金申报事宜，项目建设单位须自主申报。我委将严格按照有关标准和程序受理战略性新兴产业专项资金申请，不收取任何费用。如有任何中介机构和个人假借我委领导和工作人员名义向申报单位收取费用的，请知情者即向我委举报。若发现中介机构代为申报的，一律取消申报资格，如已立项则予以撤项。
（二）根据《深圳市促进重大科技基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法》要求，对工程研究中心、公共服务平台扶持计划项目，单台（套）使用专项资金50万元人民币以上购置建设的用于科学研究和技术开发活动的科学仪器设备，项目单位应及时完成仪器设备购置评议，并在市共享平台对外开展服务，按要求开展仪器设备开放共享年度考核。
（三）除国家项目配套扶持计划外，申请其他类别扶持计划项目的，项目建设期不早于2023年1月1日，建设期一般不超过3年，截至项目申报结束之日，项目已完成投资额占总投资比例不得超过20%。
（四）项目资金已落实（自有资金证明+银行贷款承诺＋银行贷款≥项目总投资，其中自有资金不低于项目总投资的30%），事业单位、社会团体申报项目的，不得使用财政资金作为项目自筹资金来源。
（五）项目应符合国家产业政策，落实节能、降耗、环保、安全等要求；已按有关规定取得项目备案或核准文件，且时限未超过2年，并已根据需要取得环评批准文件，落实项目建设场地。
（六）项目的财务核算、研发、生产和服务等关键环节在深圳本地实施。
（七）申报项目要提供思路清晰的项目建设方案，提出明确可量化的项目建设指标，包括新（改）建场地面积、产能指标、知识产权数量、研发人员数量、关键技术指标等。管理体制和运行机制规范。
（八）同一单位建设内容相同或部分相同的项目不得向市有关部门多头申报。经核实属多头申报的项目，将取消申报资格并追究申报单位责任。
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[bookmark: _Toc16739][bookmark: _Toc18168][bookmark: _Toc24512][bookmark: _Toc15564][bookmark: _Toc19999]附件1


深圳市发展和改革委员会战略性新兴
产业专项资金项目
资金申请报告


    项 目 名 称：                                           
申 报 单 位：                                           
项目负责人：                               
    联 系 方 式：                                           





二〇   年   月
1



资金申请报告编制大纲

[bookmark: _Toc18246][bookmark: _Toc536][bookmark: _Toc8524][bookmark: _Toc24090][bookmark: _Toc28723]一、项目摘要（4000字以内）
包括项目名称、申报方向（需备注）、法人概况、编制依据、发展战略与经营计划，建设内容、规模、时间、方案和地点、技术基础，项目运营模式，项目建设条件落实情况，项目总投资及资金来源，主要建设条件、取得的成绩、结论与建议。涉及申报提升项目的，需总结原组建项目建设情况。
[bookmark: _Toc16743][bookmark: _Toc29186][bookmark: _Toc18757][bookmark: _Toc8719][bookmark: _Toc3843]二、项目建设依据、背景与意义
包括国内外相关产业现状及趋势预测，所属产业链关键环节和难点，项目建设对产业发展、结构调整将产生的影响、作用和意义等。
[bookmark: _Toc17994][bookmark: _Toc2007][bookmark: _Toc13990][bookmark: _Toc2039][bookmark: _Toc9780]三、技术发展与应用前景分析
包括国内外技术状况与发展趋势预测分析、产业发展面临的瓶颈问题、技术发展比较（包括本单位技术水平优势和劣势、关键技术突破点）。
[bookmark: _Toc25389][bookmark: _Toc32580][bookmark: _Toc24893][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc20393]四、主要方向、任务与目标
包括项目的发展战略与思路、主要发展方向、主要任务、近期和中期目标等。
[bookmark: _Toc10700][bookmark: _Toc17287][bookmark: _Toc28196][bookmark: _Toc14783][bookmark: _Toc6823]五、项目申报单位的基本情况
包括项目法人单位所有制性质、基本结构、发展规划及战略、在行业内的地位、财务状况、运营情况、主营业务及主要产品市场占有率、近三年经营业绩（总资产、主营业务收入、利润总额、净利润、利税情况、研发投入、资产负债率等）、项目负责人基本情况及主要股东概况、已通过的有关企业专业资质、质量体系认证及近年来主要（科研）成果等。成立时间不足三年的项目承担单位提供单位成立以来的相关概况。
[bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc5851][bookmark: _Toc19593][bookmark: _Toc32516][bookmark: _Toc21932]六、项目的技术基础
包括研发团队情况，成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。
[bookmark: _Toc21273][bookmark: _Toc8759][bookmark: _Toc3384][bookmark: _Toc31061][bookmark: _Toc28871]七、项目建设方案
包括项目建设内容（包括技术方案、设备方案和工程方案，服务内容及其合理性）、规模、地点、周期和进度安排、招标内容、建设期管理及组织结构与人力资源配置等。
[bookmark: _Toc13774][bookmark: _Toc17688][bookmark: _Toc12465][bookmark: _Toc9984][bookmark: _Toc16121]八、节能及环境影响
包括节能及环境影响评价等，其中节能专篇章节需按照《固定资产投资项目节能审查办法》要求进行编写。
[bookmark: _Toc6920][bookmark: _Toc16614][bookmark: _Toc30741][bookmark: _Toc3880][bookmark: _Toc14649]九、项目实施进度与管理
包括建设周期、项目实施进度安排及建设期的项目管理等。
[bookmark: _Toc1139][bookmark: _Toc4284][bookmark: _Toc9309][bookmark: _Toc8526][bookmark: _Toc21941]十、投资估算及资金筹措
包括项目总投资估算表、建设投资估算、分年投资计划表、项目资金筹措及落实情况和申请市政府补贴资金使用方案。
项目总投资一般由建设投资、研发费用和铺底流动资金构成。建设投资主要包括建筑工程费、安装工程费、场地改造费、设备及工器具购置费（含购置必要的技术和软件、专用仪器设备定制、云服务器租赁、基站租赁）等。研发费用包括自主研发费和委托开发费。其中，自主研发费主要包括科研材料及事务费（含材料费、测试化验加工费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费）、人力资源费（含研发人员工资、劳务费、专家咨询费）、其他费用（含差旅费、会议费、国际合作与交流费、人员绩效、管理费等）。委托开发费主要是指项目单位购买研发外包服务所支付的费用。铺底流动资金主要包括燃料动力费、生产原材料费、场地租赁费、基本预备费、项目执行期利息等。并按申报要求对项目投资构成进行详细说明。
项目资金筹措方案中，自有资金（不包括银行贷款）不低于项目总投资的30%，且须提供银行出具的证明文件。
资金使用方案需列出项目建设所需购置的主要设备、技术及软件等清单（设备种类、数量、参考单价、是否已购、是否采用财政直接补贴资金等）以及研发、土建、流动资金等。
[bookmark: _Toc4253][bookmark: _Toc466][bookmark: _Toc27882][bookmark: _Toc5252][bookmark: _Toc7669]十一、项目经济及社会效益分析
项目建成后的运营方案、管理模式、经济和社会效益分析。
[bookmark: _Toc24945][bookmark: _Toc1028][bookmark: _Toc20675][bookmark: _Toc30295][bookmark: _Toc29971]十二、项目风险分析
包括项目的技术风险、市场风险、资金风险等评价情况，以及风险控制思路等。
[bookmark: _Toc22766][bookmark: _Toc19005][bookmark: _Toc19501][bookmark: _Toc14605][bookmark: _Toc2089]十三、其它需说明的问题



[bookmark: _Toc13808][bookmark: _Toc28758][bookmark: _Toc18344][bookmark: _Toc8504][bookmark: _Toc14917]附件2
[bookmark: _Toc26474][bookmark: _Toc4624][bookmark: _Toc22686][bookmark: _Toc16708][bookmark: _Toc17230]资金申请报告附件清单

附件目录
1.项目基本情况表（见附件2-1）。
2.项目单位法人注册文件、组织机构代码证。
3.社会投资项目的备案或核准文件，如有信息变更，需附项目信息变更声明。
4.银行出具（自申报截止日期前三个月内）的自有资金存款证明文件（扫描件1份），银行出具的贷款承诺文件或已签订的贷款协议或合同（若有贷款）。
5.项目单位近三年财务审计报告或近三年财务审计报表（申请单位为事业单位）。若项目单位成立时间不足三年，需提供单位成立至今的财务审计报告或财务审计报表（申请单位为事业单位）；若当年的财务审计报告尚未完成，则需提供当年财务报表并承诺数据真实。
6.上年度纳税证明。
7.项目单位近三年研发经费实际支出专项审计报告。
8.项目技术先进性证明及奖励文件，包括查新报告、软件著作权、发明专利、产品检测报告等（非必须项，如无法提供需提交情况说明）。
9.申报项目技术团队成员及相关证明材料（包括社保缴纳证明、学历学位证明或职称证书等）。
[bookmark: _Toc23793][bookmark: _Toc31969][bookmark: _Toc23273][bookmark: _Toc7741][bookmark: _Toc12726]10.申报项目拟新增设备和软件购置清单（见附件2-2）。（此项仅分阶段资助项目提供）
11.项目用地规划许可文件及土地使用权属证明，租赁场地的请提供租赁证明（土地权属证明文件的所有人或租赁合同的承租方应与申报单位一致）。
12.涉及环境影响的，应提供生态环境部门出具的环境影响评价文件的审批意见；如项目不属于环评目录范围，无需生态环境部门出具审批意见的，项目单位须出具不影响环境的承诺函（环评文件项目名称须与申报项目名称一致）。
13.申报项目使用政府补助资金招标事项计划表（见附件2-3）。
14.项目建设管理承诺函（见附件2-4）。
15.近3年项目单位受国家、省、市各级财政资金扶持情况（见附件2-5）。
16.项目建设情况的投资说明（见附件2-6）。必要的生产、经营许可及认证文件，若无法提供需提交情况说明。（此项仅产业化事后补助扶持计划提供）
17.项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明，需加盖公章（见附件2-7）。


[bookmark: _Toc22595]附件2-1
[bookmark: _Toc11659][bookmark: _Toc8325][bookmark: _Toc17212][bookmark: _Toc1150][bookmark: _Toc23938]项目基本情况表
	单位名称
	

	项目名称
	

	申报扶持计划类型
	（示例：市级工程研究中心）

	成立时间
	
	注册资本
	

	前五位股东情况
	股东名称
	持股比例

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	近3年财务经营情况
	
	20XX年
	20XX年
	20XX年

	
	总资产（万元）
	
	
	

	
	固定资产（万元）
	
	
	

	
	资产负债率（%）
	
	
	

	
	销售收入（万元）
	
	
	

	
	净利润（万元）
	
	
	

	主要资质和获奖情况，不超过5项
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	项目前期基础情况，包括领军人物、技术和专利、产品应用和市场情况等，不超过500字
	

	建设目标和应用示范目标，不超过200字
	

	主要建设内容，包括技术方案、建设方案、设备配置方案、运营服务方案等，不超过1000字
	

	项目总投资（万元）
	工程费用（万元，含软硬件购置费、安装工程费等）
	工程建设其它费用（万元，研发费用等）
	预备费（万元）
	铺底流动资金（万元）

	
	
	
	
	

	资金筹措方案，包括自筹、贷款
	






[bookmark: _Toc10597]附件2-2
项目拟新增设备/软件购置清单
                             单位：万元
	序号
	设备名称
	参考型号
	参考数量
	参考单价
	小计

	是否使用财政资助资金

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	——
	
	——
	
	——


（备注：1.项目新增设备是指自项目申报之日至项目建设期结束计划新增设备；2.本表格设备须按照设备参考单价从高到低顺序依次排列）



[bookmark: _Toc32094]附件2-3

项目使用政府补助资金招标事项计划表

	项目名称
	

	建设单位
	

	基本条目
	招标组织形式
	招标方式
	备注

	
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	

	勘查
	
	
	
	

	设计
	
	
	
	

	建筑工程
	
	
	
	

	安装工程
	
	
	
	

	监理
	
	
	
	

	主要设备
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	

	项目申报单位意见说明：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖 章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日



填写说明：
1、请在招标事项申报意见空格中按实际需求打“∨”，在意见说明处阐述招标情况和理由并加盖单位公章。
[bookmark: _Toc3072][bookmark: _Toc26202][bookmark: _Toc9203][bookmark: _Toc20592][bookmark: _Toc13391]2、使用政府资助资金购置仪器设备及软硬件须进行公开招标。
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[bookmark: _Toc4417]附件2-4

项目建设管理承诺函

深圳市发展和改革委员会：	
我单位                        项目，已明确规划建设，为保证项目如期建成和有效运行，就项目建设管理承诺如下：
1、此前我单位承担建设的已获政府资金补助项目与本次申报项目建设内容和项目投资等方面无任何重复。
2、本项目建设内容和运营目标确保与资金申请报告的建设内容和目标一致，并确保资金已落实到位。项目总投资      万元，其中分年度投入情况为：2022年投入      万元；2023年投入      万元；2024年投入              万元（按照建设期填写每年投入）。
3、本项目建设场地已落实。建设地址位于                   ，建筑面积        平方米。
4、本项目建设和运营将建立长期运营管理制度和考核体系，        为项目负责人，身份证号         ，联系电话         ；         为项目申报人，身份证号         ，联系电话         ；        为项目答辩人，身份证号         ，联系电话         。以上人员均为我单位正式员工，社保缴纳记录详见附件。
5、近3年项目单位受国家、省、市各级财政资金扶持情况汇总表（见附件2-5）。
6、本单位开发的知识产权明晰完整，归属或技术来源正当合法，未剽窃他人成果，未侵犯他人的知识产权或商业机密。
[bookmark: _Toc21919][bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc14591][bookmark: _Toc20843][bookmark: _Toc32478]7、若发生与上述承诺相违背的事实，由本单位承担全部法律责任。
项目联系人1：                项目联系人2：
项目管理部门负责人：          项目业务部门负责人：
所在部门：                    所在部门：
手机：                        手机：
邮箱：                        邮箱：

特此承诺。

项目单位（盖章）：
法定代表人（签名）：
日期：
[bookmark: _Toc13408]附件2-5
[bookmark: _Toc7923][bookmark: _Toc16004][bookmark: _Toc2776][bookmark: _Toc15858][bookmark: _Toc14220]近3年项目单位受国家、省、市各级财政资金扶持情况

项目单位（盖章）：
单位法人（签字）：
	序号
	项目名称
	资助类别
	资助金额
	受资助时间
和批次
	项目建设内容
及规模
	项目负责人
和联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc17438]附件2-6

[bookmark: _Toc6073][bookmark: _Toc20035][bookmark: _Toc11074][bookmark: _Toc28667][bookmark: _Toc15487]项目建设情况的投资说明

深圳市发展和改革委员会：
我司于XX年XX月XX日申报2023年战略性新兴产业项目（产业化事后补助项目类），项目名称为XXXXXX，现将项目投资情况说明如下：
项目计划总投资XXXXX万元，截至项目申报时点（20XX年X月X日），其中，已完成投资XXXX万元，计划新增投资XX万元（详见附件2-6.1）。并提供项目新增设备清单（详见附件2）。


XX（单位名称）
[bookmark: _Toc11424][bookmark: _Toc30927][bookmark: _Toc31350][bookmark: _Toc7864][bookmark: _Toc21892]20XX年X月X日



	附件2-6.1

	项目投资信息表

	申报单位
	

	项目名称
	

	产业类别
	

	申报批次
	深圳市战略性新兴产业2023年第一批（产业化项目）

	申报时间
	20XX年X月X日

	项目类别
	计划支出金额

	
	已完成投资（万元）
	新增投资（万元）
	小计
（万元）

	1.建设投资
	
	
	

	其中：建设工程费
	
	
	

	设备购置费
	
	
	

	2.研发费用
	
	
	

	3.铺底流动资金
	
	
	

	合计
	
	
	


[bookmark: _Toc10560]
附件2-7

[bookmark: _Toc15280][bookmark: _Toc13001][bookmark: _Toc3096][bookmark: _Toc13722][bookmark: _Toc13103]真实性声明

本单位对《XX（请填写项目名称）》项目申请报告内容和附属文件等申请材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。如有虚假，本单位依法承担相应的法律责任。
特此申明！




XXXX（单位名称）
（盖章）
[bookmark: _Toc17927][bookmark: _Toc20454][bookmark: _Toc19925][bookmark: _Toc22328][bookmark: _Toc25730]20XX年XX月XX日
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